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プリント基板の開発・試作

声
プリント基板の開発・試作用加工機(LPKFProtoMat S104) 

銅箔を切削してパターンを加工します。

対応呈板Ji類 リジット

対応可能巴数 片面 .両百

外形寸法呆大 X. 229.0 mm I Y: 305.0 mm 

対応4反材 FR-4・ その他、(FRS/FR3/FR2、R04000,CEMl/AW-

5083/AW-6012/ポ1Jイミド/POM)

対応板厚 8.0mmまで＇

ルーター加工栢度（基板外形含） 土O.OOlrnm

ドリル加工 穴径0.2mm以上
.. 

長穴加工対応 あり

端面スルーホール加工対応 あり

対応誼箔早指定内S/外匹 I8um/18um・ 35um/35um 

［回路と迫体の品）涸隙］ a)配粽幅 0.1 mm 

ニ三 b)配捺と配捺の問除 O 1 mrn 

C)配線と剖活の問腔 0.1mm 

ガーバー図面拡張子対応

レイヤー名 拡張子

Toplaye「 ********** .TOP 

Bottom Layer * * ********.BOT 

SolderMaskTop ********** .SMT 

SolderMaskBottom ********** .SMB 

SilkScreenTop **********.SST 

SilkScreenBottom **********.55B 

BoardOutline ********** .BOA 

Dril!Plated ********** .DRD 

企業メリットIプリント基板の試作

圧基板加工 ・試作

］主要な研究テーマ|
・センサシステムの開発など

技術相談に応じられる分野

・基板の試作について

・教育用ツールの開発について
I (1 

利用可能な装置等

・基板加工機

・計測装置等

虔ぽ面と迄体回詑等の母」消輝l
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［ピアの品」 設ヽ定値と品」し訓扇］
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表面処理

レジス1-,nぶ1可椛閲．色

シ）レ印刷可能面、色

抜き ・ミシン対応
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a)星楼外形i者 とバターン 0.3mm 

b)至桓外形窃 と非スルーホー9し 0.5 mm 

c)バターン と 非ス）レホー／し O.S mrn 

d};,; 板外形；；；； とスルーホール 0.5mm 

e)非スルーホール問 0.2n"lm 

a)穴径 0.4 mm 

b)外四ラン噸 0.6mm 

c)外膚ランド楼 0.1 mm 

d)外四ラン トと外匹ランドの間熙 O.J mm 

e)穴蒟から穴窃の問隙 0.4mm 

なし

両面、絲

疇 、臼

あり（対応品1, 穴怪 1.0mm、ピッチ 2.0mm I 

なし
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